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Anotace

Tato vyzkumna zprava se zabyva ovérenim technickych parametrd pruznych kontaktd
pouzivanych v pouzdrech vykonovych polovodi¢ovych moduld SEMIKRON, série MiniSKiiP.

Zprdava popisuje pracovni postup pro zkousku modull na dlouhodobém vibraénim testu.
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